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min. tinbauabstand
min. assembling distance

* max. hight and diameter of LED
max.Hoéhe und Durchmesser der [ED

Allgemeintoleranzen
1S0 2768-m

Zeichnung urheberrechtlich
geschuetzt (DIN 34) (C)

Werkstoff Massstab:

Datum Name

Gezeichnet 18.03.14 Jjutz b

Freigegeben

Geaendert

NI[EUTROK 30 FL-9494 SCHAAN

Benennung Aend.-Nr. Aend.-Index
Ethercon Chassis H (5F LED Shield|-
NESFBH-C5-LED -5 Ersaiz fuer 1 81
Zeichn. Nr.

ST-NESFBH-(5-LED-5




